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システムデザイン工学科 ＮＴＬ 

国際・国内会議参加予定 
2019前半 

 

（１）第５６回日本伝熱シンポジウム（橋本，平原，伊藤（健），小野，齊藤，高鍋，鎌田，松浦） 

・開催日：２０１９年５月２９日（水）～３１日（金） 

・会 場：徳島（あわぎんホール，徳島郷土文化会館） 

・ホームページ：http://htsj-conf.org/symp2019/index.html  

・事前参加申込〆切：２０１９年４月５日（金） 

■伝熱、熱物質移動全般に関する大きなシンポジウムで、全テーマが発表対象。 

 

（２）2019 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics（橋本，三浦） 

・開催日：２０１９年７月28日（日）～8月１日（木） 

・会 場：Daejeon（韓国） 

・ホームページ：http://www.omn2019.org/ 

■光MEMSならびにナノフォトニクスに関する国際会議。関連の研究者が非常に多く参加する活発な会議。 

 

（３）Diffusion Fundamentals VIII （松浦） 

・開催日：２０１９年９月１日（日）～５日（金） 

・会 場：Erlangen（ドイツ） 

・ホームページ：http://www.aot-tp.tf.fau.de/diffusion-fundamentals-8/ 

■拡散現象の関わる広範な分野の会議。 

 

（４）Asian Thermophysical Properties Conference, 2019（岩城，大関，上山，藤川，村井） 

・開催日：２０１９年１０月２日（水）～６日（日） 

・会 場：西安（中国） 

・ホームページ：http://www,atpc2019.org/ 

■世界３大熱物性国際会議の一つ。 昨年のアメリカ開催STP20の次の中国での国際会議。 

 

（５）第４０回日本熱物性シンポジウム（？？） 

・開催日：２０１９年１０月２８日（月）～３０日（水） 

・会 場：長崎（長崎ブリックホール） 

・講演申込期限：２０１９年６月１４日（金） 
・講演論文提出期限：２０１９年８月２日（金） 
・事前参加登録〆切：２０１９年８月３０日（金） 

・ホームページ：https://jstp-symp.org/symp2019/ 
■熱物性全般に関する最大の国内会議。熱物性関連テーマすべてが対象。 

 

（６）The 2nd Pacific Rim Thermal Engineering Conference（橋本） 

・開催日：２０１９年１２月１３日（金）～１７日（火） 

・会 場：マウイ島（米国） 

・ホームページ：https://www.jsme.or.jp/ted/PRTEC2019/index.html 

■JSME，KSMEおよびASTFE共催の環太平洋熱工学会議。熱工学全般に関わる幅広い分野の国際会議。 

 
＊この他にも，機械学会関連や宇宙関連，エネルギー・環境関連，食品，バイオ，化学工学，MEMS 等の会議があり
ます。積極的に参加しましょう。随時知らせます。 

http://htsj-conf.org/symp2019/index.html

